
Состоялась встреча Генерального консульства Китая в СПб и
иностранных студентов Высшей школы

Иностранные студенты Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ СПбПУ приняли участие во встрече с Генеральным
консульством Китая в Санкт-Петербурге.

Сегодня прошла встреча Генерального консульства Китая в Санкт-Петербурге и иностранных студентов Высшей инженерно-
экономической школы ИПМЭиТ СПбПУ. Встречу посетили китайские студенты профиля «Мировая экономика и международные
экономические отношения», руководителем которого является к. э. н., доцент МОКЕЕВА Т.В. 

Целью визита стало обсуждение возможных направлений сотрудничества между СПбПУ и Китаем в области науки, образования
и других сфер.

В состав делегации вошли:

ЛО ЧЖАНЬХУЭЙ — генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге
ЧЖАО ВЭЙ — консул по науке и технологиям
МА СЯОДИ — консул по образованию
ЦЗОУ ЦЗЯЦИ — атташе.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере и была сосредоточена на развитии российско-китайского партнерства в области
образования, науки и технологий. Делегации были представлены ключевые направления работы университета,
достижения и образовательные программы, совместные вопросы по программе стратегического академического
лидерства «Приоритет-2030». Особое внимание уделялось международному сотрудничеству, включая взаимодействие
с китайскими университетами, охватывающее студенческую мобильность, совместные образовательные проекты и научные
исследования.

https://strategy.spbstu.ru/userfiles/files/prikaz_po_osnovnoy_deyatelnosti_%E2%84%96_392_ot_28_02_2023_o_realizatsii_programmi_strategicheskogo_akademicheskogo_liderstva_%C2%ABprioritet-2030%C2%BB_spbpu_v_2023_godu_(2070363_v6).DOC
https://strategy.spbstu.ru/userfiles/files/prikaz_po_osnovnoy_deyatelnosti_%E2%84%96_392_ot_28_02_2023_o_realizatsii_programmi_strategicheskogo_akademicheskogo_liderstva_%C2%ABprioritet-2030%C2%BB_spbpu_v_2023_godu_(2070363_v6).DOC


Визит способствовал укреплению китайско-российских взаимоотношений в сфере образования и открыл новые перспективы для
дальнейшего сотрудничества.


